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Abstract (en)
1. Process for coating a metal substrate, particularly to produce an anticorrosion covering, according to which a primary layer and at least one layer
of plastic are applied to the said substrate, the primary layer comprising a resin chosen from epoxyphenolic resins, mixtures of epoxy resins and
phenolic resins and combinations of the said resins and mixtures of resins, while the last layer of plastic material is a layer of polyamide, after which
the whole is heated until the outer layer of polyamide melts, the said process being characterised in that the said polyamide is applied continuously
in the form of a suspension, in an organic liquid phase, of polyamide powder the particle size of which is below 40 microns, the thickness of the outer
layer of polyamide being between 20 and 50 microns, the process being carried out continuously and in a single step.

Abstract (fr)
Le procédé comprend les étapes suivantes: - eduction du métal par un primaire - séchage et réticulation de ce primaire - enduction par une
suspension de poudre fine polyamidique dans une phase organique - séchage des constituants de la phase et fusion de la poudre fine pour former
une couche continue. Le primaire contient une résine époxyphénolique ou une résine époxy associée à une résine phénolique, ces deux résines
étant additionnées d'un ou plusieurs composés appartenant au groupe suivant: - polyesters linéaires thermoplastiques - isocyanates aromatiques
ou aliphatiques bloqués - un ou plusieurs sels minéraux inhibiteurs de corrosion. La suspension est constituée d'une poudre fine de polyamide
(granulométrie inférieure à 40 µ) dispersée dans une phase liquide organique.
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